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Nejvyznamnéjsi klady:

Prace poskytuje velmi srozumitelny prehled bézné dostupnych haptickych API, v¢etné
poznamek o praktickych zkuSenostech autora s jejich pouzivanim. Text prace slouzi jako
dobry uvod do fungovani jednotlivych API a to zejména v piipadech, kde jejich autofi
dokumentaci zanedbavaji. V kombinaci s pfilozenymi ukazkovymi aplikacemi tak prace
piedstavuje, zcela v souladu se zadanim, uzite¢nou pomticku pro vybér vhodného haptického
API pri zakladani jakéhokoliv nového haptického projektu.

Nad ramec zadani pak autor ukazal také pouziti knihovny CHAI 3D pro integraci haptiky do
jiz existujiciho projektu (priklad Metuunt). Rovnéz rozsifeni knihovny CHAI 3D o podporu
pro open-source driver libnifalcon, naznacené v zadani, autor plné naimplementoval, spolu
s nékolika dalsimi rozsifenimi této knihovny. Planuje se nabidnout tento kod autorim

CHALI 3D k trvalému zarazeni do knihovny.

Diky tomu, Ze je prace napsana dobrou angli¢tinou a doplnéna zdafile zpracovanou webovou
strankou, ma potencial stat se cennym zdrojem informaci o haptickych API i mimo okruh
fakulty.
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